Solution for researching

Prensa De Aquecimento Integrada De 24 Toneladas E
200X200Mm Para Preparacao De Amostras De Laboratdrio

Numero do item: XP55

Saiba mais

introducao

Prensa de aquecimento integrada profissional
com forca de fixacao de 24 toneladas e placas
aquecidas de 200x200mm, ideal para pesquisa
de baterias, testes de materiais e preparacao
de amostras. O controle de temperatura de
precisao de até 300°C garante resultados
confidveis e consistentes.

Aplicagdo Seneficio Chave

Prensagem de Eletrodos &
Eletrélito de Bateria

Gravagdo a Quente &
Laminagéo de Filme Polimérico

Preparagdo de Pastilhas para
FTIR & XRF

Desenvolvimento de Material
Compdsito

Produgédo Piloto de Comprimidos
Farmacéuticos

Prensagem para Sinterizagdo de
Metalurgia do P6

Ligacdo de Wafers de
Semicondutor

Consolidagao de pds de catodo/anodo e formagdo de pastilhas de
eletrélito de estado sélido para células de fon-litio e baterias de
préxima geragao.

Ligacéo térmica de filmes poliméricos multicamadas, vedacéo de chips
microfluidicos e texturizagdo de superficie para dispositivos lab-on-a-
chip.

Produg&o de pastilhas transparentes de KBr para espectroscopia
infravermelha e pérolas fundidas para analise de fluorescéncia de raios
X.

Prensagem a quente de compoésitos de matriz metélica, polimeros
reforgados com cerédmica e consolidagao de pré-impregnados de fibra
de carbono.

Compressao de pequenos lotes de misturas de p6 em comprimidos
para testes de formulagdo e estudos de estabilidade.

Pré-compactacéo de p6s metalicos e ceramicos em temperaturas
elevadas antes da sinterizagdo final.

Ligagd@o por compresséo térmica de wafers de silicio ou montagens
chip-on-flex usando forca e temperatura controladas.

A distribuicdo uniforme de densidade previne pontos quentes e
garante condutividade idnica consistente em toda a pastilha.

O controle preciso de temperatura e pressao preserva
nanoestruturas delicadas sem degradagao térmica.

Elimina inclusdes de ar e variagdes de espessura, fornecendo linhas
de base espectrais reproduziveis.

Maximiza a impregnagdo da fibra e a eliminagdo de vazios sob
perfis controlados de calor e presséo.

O registro completo de dados dos parametros de prensagem auxilia
na documentacdo FDA/EMA e em estudos de escalonamento.

Aumenta a densidade da peca crua e reduz o encolhimento na
sinterizagdo, melhorando a precisédo da forma final.

Obtém linhas de ligagao uniformes sem formacéo de vazios, critico
para a fabricagdo de sistemas microeletromecanicos (MEMS).

_

Modelo

Capacidade da Prensa
Temperatura de Trabalho da Placa
Poténcia de Aquecimento (Total)
Dimensdes da Placa

Resfriamento da Placa

Controle de Temperatura

Exibicdo & Controle

Fonte de Alimentagao

XP55

0 - 24 toneladas
Ambiente - 300 °C
1200 W (2 x 600 W)
200 x 200 mm

Circulagdo de &gua integrada

PID de dupla zona com estabilidade de =2 °C

Tela sensivel ao toque de 4,3 polegadas, programavel

220V, 50 Hz, monofésica
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Parémetro _

Dimensodes Gerais (L X P x A) 950 x 260 x 525 mm

Peso Liquido 180 kg
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